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MFEMORIA 'DESGRIPTIVK
para sollcitar a nombre de 4
N.V. ONDERZOEKINGSINSTITUUT RESEARCH, entidad holandesa, es-
tablecida en Velperwesg n®. 76, Arnhem, Holanda,
CERTIFICADO DE ADICION
por: "METORAS INTRODUGIDAS EN EL OBJETO DE L& PATENTE PRIN-
CIPAL N2, 196.766, presentada el 28 &e febrerov&e
1.951, por: ®Un procedimiento pare febricer barras,
bloques, perfiles, ¥ objetos semsjantes a partir de
peliamidas y otros materisles artificiales con una

corte zona de fusibnm",
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La solicitud de Patents nfimoer 196,766 describe
un procedimiento para la fabricacidn de barras, blogues, per-
flles ¥ objetoé semejantes a partir ds poliamides y otros
materiales artificlales, con una corta zona de fusidn, en
el cual, durante el enfriamiento, la presifn se mentiene més
baja que las presiones ugadas en general pera el moldeo por
inyeccidén. Este ajuste de la presidn puede tener lugar, tan—
tq por un dispositivo de rebose como impulsendo el disposi-

tivo &e'alimentaci%n mediante una embrasgue ds deslizemiento.
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Como se dsscribe en la solicitud mencionsda, es muy ventajo-
so trabajar a presiones que estdn considerablemente por de—
bajo de¢ las presiones usadas en general para sl moldeo por
inyecei®n y los métodos mencionados pera ajustar lz presién
inpiden que la presidn aumente, debido @ cuyo aumento de preé
s18n pueden ocurrir sobrscargas o, incluso, deterioros del

aparato,

La aplicacidn de una baja presibn ofrece muchas
ventajas, les mis importantes de lus su-~le~ ron: el bajo cos-
to del molde y; particularmente, la posibilidad de obtener
la presidn del dispositivo de alimentacidn.

De acuerfo con el irvento, se ha comprobado que
el procedimianto arribaidescrito puede ser apreclablemente
mejorado al no partir de un producto granular, sino del ﬁro~
ducto en estzdo fundido, tal como es suministrado por un
disnositivo pera la conversidn continua de materias primas
de bajo peso molecular en compuestos ds eievado pPeso molecu—

lar.

El procedimiento segin el invento se caracteriza
porque el dlspositivo de alimentacién para suministrar el
material fundido esté constitufdo vor un dispositivo para
la convgrsién continua de materias primas de bajo peso mole-
cular en compuesto 8e elevado peso malecular.

Las ventajas importantes del procedimliento seglin
el invento son qué de oste modo ya no son necesarios la gra-
nulacifn, el secado y la nueva fusidn del polfmero sblido;
ni tampoco lo son los dispositivos requeridos para ello. De

este modo, se obtienen economfas considerables en mano de
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obra y energfa v en el coste de instalacidn del aparato a

usar,

Para una mejor comprensidn del prﬁcedimiento s~
gin el invento se d4 & continuscidn una descripcidn de un
dispositivo e emplear pora llevar a la préctice este proce-
dimiento., EHata descripcldn se da con referencia el dibujo,
en el cual:

Las figuras 1 y 2 representan diagramfticamente
el 6lspositivo;

Y on ol cunl la figura 2 muesﬁra una vista que
difiere en 90¢ de la vista de la figura 1L,

Las figuras representah una columna.l para la con-
versidn continua de, por ejemplo, epsilon-~ceprolsctama (su-
ministrada desde el depdsito d@e alimentacidn represen tado en
la figura 1 encima de la columna) en #cido poliamino caproi-
co. Esta columna 1 gue incluye una bolha de engranaje 2 88~
t4 asociada con un dispositivo parea fabricar.barras, blogues,
perflles, etc., tal como se ha descrito en la solicitud de
Patente nimeroc 196.766.

Se representa el molde 3 de este dispositivo, al-
rededor del cual esté el hbrno 4 (figura 1) para mantener ca-
liente el molde. En la caja 5, sobre la cual va dispuesto -
sl molde 3 vy a travéds de la cual es cargado el molde, ses dis-
pone una vélvula para regular la presidn en el conducto de
alimentacidn al molde 3. El material que pasa a través de
la vélvula durante la fase de enfriamiento puede salir por
la descarga 6 & la caJa 5 ¥y este materlal en exceso puede ser

recogido en un deposito 7 (figura 2) con un agente de enfria-
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miento. La presidn en el conducto de alimentacidn se lee en
el mandmetro 7 que esti conectado con un diafragme dispuesto
en el interior de la caja 5 y cuya posicidn responde a la
presibn del material situsdo bajo 81, Para regular la vél-
vula en iﬂ caeja y, con ello, lao presién en el conductd de
alimentacidn al molde, se dispone un resorte en torno del
véstago de la v8lvula gue sobresale mis elld de la caje 5

¥ que estf rodeado por ol manguito 8. Xl tornillo 9 sirve
para ajustar la tensibn del rssorte esplral en el manguito
8. La cajm 5 que contiens los 5fganos mencionsd os se man-
tiene a una temperatura que esté por encima de la &e fusibn
del material,

La figura 2 representa la segunda fase de fabri-
cacidn de los objetos & partir del meterial polimerizade en
la cuel tiene lugar el enfriamiento en proparcidn controla-
da. La alimentaciﬁnidel refrigerante tiene luger por una
tobera 10 con la ayuda de la cual un chorro de refrigeran—
te, por ejemplo, agua, es dirigido sobre el molde 3. Un co-
1lar mbvil 11, de caucho, por ejemplo, limita la superficlie
del molde que se esté enfriando, y la porcidn sobre la cual
se realiza el riego es aumentada regularmente desplazando
el collar 1l en la direccidn de la ceja S. Una vez que el
coller mdvil 11 se ha aproximado lo més seron posible a la
caja 5, el enfriamiento en esta posicidn se continfa duran-
te algin tiempo.

- A modo de ejemplo, puede decirse que en el caso
de una barra de fcido poliamino-caproico con un difmetro de

50 mili{metros, el enfriamiento pudo realizarse desplazendo
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el collar con una rapidez de tres centimetros por minuto,
giendo el periodo de enfriamiento posterior del orden de 10
a 15 minutos.

En lugar de descargar parte del polfmero fundido
alimentado durante el enfriamliento por el dispositivo de re-
bose, puede usarse ventajoe amente esta descarga para llenar
al menos otro molde. |

Esta solicitud, que corresponde a la presentada
en Holanda, el 30 de &gosto de 1.950, bajo el Nimero 155.731,
se acoge & los beneficios del artfeulo 51 del vigente Esta-
tuto Ley sobre Propledad Industriel,

—— g - ——

Los puntos de invencidn propie y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de este Certificado de A&icfSn,
en Espafia, son los siguientes:

le, Una mejora en el procedimiento pere la fa~-

. bricacidn 4e varras, blbques, perfiles y productos semel}an-

tes segdn la solicitud de Patente nfimero 196.766, en el cual
le presibn es suministrade por el dispositivo de alimenta-
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cidn, caracterizada por que el dispositivo de alimentacidn
esti formedo por un dispositivo para la conversidn continua

de maferias primas de bajo peso'moleculﬁr en campuestos de

elevado peso molecular.

2%, Mejoras introducldas en el objeto de la Pa-
tente principal nimero 196.766,

Tal ¥y cano se ha descrito'en la Memoria que ante-
cede, 1iustrado en el dibujo gue se adompaﬁa y para los fi-
nes gue se han especificado.

Esta Memoria consta de seisiuﬁas escritas & méqui-

ne por uns sola cara,

waria 2 1 ABR 1651
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